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Abstract (de)
Stecksystem für ein dichtes Wärmepumpengehäuse, aufweisend einen rechteckigen Grundrahmen (1), der von Streben (2) aus Strangprofilen und
Eckverbindern (4) mit rechteckigem Querschnitt gebildet wird, und die Streben (2) jeweils zwei Seiten aufweisen, die ins Innere des Grundrahmens
(1) weisen und zwei Seiten, die zum Außenraum des Grundrahmens (1) weisen, die Streben (2) des Grundrahmens (1) mit Eckverbindern (4)
verbunden sind, und Grundrahmen (1), Streben (2) und Eckverbinder (4) zusammen die Grundform eines Quaders bilden, und der Grundrahmen
ein Volumen umschließt, die Streben (2) an zwei benachbarten Seiten, die zum Außenraum des Grundrahmens (1) weisen, eine Vielzahl von nach
außen gerichteten Standardverschraubungsstellen (10) über die Länge aufweisen, und in die Streben (2) an den selben beiden benachbarten
Seiten nach innen gerichtete Aussparungen für Dichtungen vorgesehen und darin Dichtungen (5) eingezogen sind, an den zum Außenraum des
Grundrahmens (1) weisenden Seiten aller Streben (2) des Grundrahmens (1) Bleche (6) anschraubbar sind, die den Inhalt des vom Grundrahmens
(1) umschlossenen Volumens vollständig umschließen, die Wärmepumpenteile des Kältekreises innerhalb des Grundrahmens (1) an den
Innenseiten der Streben (2) befestigt sind, und das Gewicht des Kältekreises vom Grundrahmen (1) an das den Grundrahmen umgebende
Wärmepumpengehäuse übertragen wird.
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